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◆FPC(フレキシブルプリント基板)積層用シート状接着剤
◆低誘電率と接着⼒の両⽴
◆高周波信号ロスを抑制し、高速伝送性能を向上

特 ⻑

用途例

■スマホアンテナモジュール、スマホ高速伝送モジュール
■⾞載用高周波レーダー、ミリ波アンテナモジュール
■基地局アンテナ基板
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←当社低誘電ボンディングシート

FPC(フレキシブルプリント回路基板)での活用

銅箔

当社低誘電
ボンディングシート 用途例


